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Abstract (en)
[origin: US6858284B2] A self-cleaning surface which has an artificial, at least partially hydrophobic, surface structure containing elevations and
depressions, which comprises an at least partially hydrophobic surface formed from structure-forming particles of hydrophobic fumed silica having
elevations and depressions ranging in dimensions of 1 to 1000 nm and the particles themselves having an average size of less than 50 mum
adhered to the surface by way of a viscous, curable carrier material selected from the group consisting of polyurethane, polyurethane acrylates,
silicone acrylates and singly and/or multiply unsaturated (meth)acrylates applied to the surface, which is sufficient to bond the structure forming
particles without substantial wetting of the particles by the carrier material while retaining the fissured structure of elevations and depressions of the
structure-forming particles in the nanometer range.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft selbstreinigende Oberflächen und Verfahren zu deren Herstellung. Die wirtschaftliche Bedeutung von mit
selbstreinigenden Oberflächen ausgestatteten Gegenständen nimmt immer mehr zu. Es ist deshalb Ziel der Weiterentwicklungen auf diesem
Gebiet, auf einfache Weise selbstreinigende Oberflächen bereitzustellen, die eine bessere selbstreinigende Wirkung aufweisen als die bisher
bekannten Oberflächen. In der vorliegenden Erfindung wird dieses Ziel dadurch erreicht, dass selbstreinigende hydrophobe Oberflächen hergestellt
werden, die Partikel mit einer Größe im Mikrometerbereich bis Submikrometerbereich aufweisen, welche wiederum eine zerklüftete Struktur im
Nanometerbereich aufweisen.
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